
Prima e unica pubblicazione italiana del settore, Embedded, è il punto 
di riferimento di un settore di grande importanza. La rivista dà ampia copertura 
a tutte le tematiche del mondo embedded, sia hardware sia software. Ogni numero
ospita rassegne, articoli tecnici, notizie, analisi di mercato, commenti di esperti. 
Embedded viene distribuita a progettisti, costruttori, OEM e VAR che producono 
e integrano soluzioni hardware e software per i settori telecom/datacom,
networking, controllo di processo, automazione industriale, automotive, 
elaborazione dati, R&S, consumer & Internet, test & measurements, medicale, 
militare/aerospaziale, domotica. Gli articoli più significativi, gli approfondimenti 
e le interviste esclusive sono pubblicati regolarmente sull’edizione online 
(www.eo-web.it).

First and unique publication of this type in Italy, Embedded is the reference 
in a high growing market. The magazine provides a comprehensive coverage 
of all topics of the embedded industry both hardware and software with reviews, 
technical articles, news, market analysis and experts’ comments. Embedded is distri-
buted to designers, manufacturers, OEMs and VARs producing and integrating
hardware and software solutions for markets like telecom/datacom, networking, 
process control, industrial automation, automotive, data processing, R&D, 
consumer & Internet, test & measurement, medical, military/aerospace, 
and domotics. The most significant articles, in-depth analyses and exclusive 
interviews are published on a regular basis on the online edition (www.eo-web.it)
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} Applicazioni medicali 
(Medical applications)

} Il mercato della 
distribuzione in Italia 
(Italian Distribution Market) 

} Automotive 
(Automotive)

} Reti industriali 
(Industrial network) 

} Guida/repertorio: 
Sistemi embedded 
(Guide/Directory: 
Embedded systems)

} Embedded: make or buy
(Embedded: make or buy)
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Opti, 15-17/01, Monaco (D)
MC4-Motion Control for, febbraio, (I) 
NI Days, 24/02, Roma (I)

Embedded World, 2-4/03, Norimberga (D) 
CeBIT, 2-6/03, Hannover (D)
Date, 8-12/03, Dresda (D) 
EMV, 9-11/03, Düsseldorf (D)
Electronica & Productronica China / 
Laser World of Photonics China, 
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Smart Systems Integration, 23-24/03, Como (I)
PCIM China, marzo, Shanghai (RPC) 
Display International, 14-16/04, Tokyo (J)
Hannover Messe, 19-23/04, Hannover (D)
Embedded Systems Conference Silicon Valley,
26-29/03, San Jose (CA-USA)

PCIM Europe, 4-6/05, Norimberga (D)
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} **Andamento del mercato 
italiano embedded 
(Italian Embedded market trends)

} Tool di modellazione hardware 
(Hardware modelling tools)

} **Andamento del mercato 
europeo embedded 
(European embedded market trends)

} **Produrre in Italia: 
problemi e prospettive
(Manufacturing in Italy: Pros&cons)

} **Andamento del mercato italiano 
embedded - aggiornamento
(Italian Embedded market 
trends - update)

} Gestione potenza dispositivi mobili 
(Mobile Power management)

} **Andamento del mercato europeo 
embedded - aggiornamento
(European embedded market 
trends - update)

} Mercati embedded emergenti 
(Emerging embedded markets) 

} **Trend nell’Embedded Computing 
Technology 
(ECT trends)

} **Il mercato della distribuzione 
embedded-consuntivi di fine anno 
(Embedded distribution 
market – final year results)

Piano editoriale 2010 / Editorial plan 2010

} Interfacce uomo macchina 
(Man/machine interfaces)

} Standard per schede 
aggiornamenti 
(Boards standard - update)

} Nuove applicazioni 
per microTCA 
(New MicroTCA applications)

} ATCA e standard Telecom 
(ATCA and Telecom standards)

} Schede di I/O 
(I/O boards)

} Contenitori/rack 
(Rack/enclosures)

} Schede mezzanino
(Mezzanine boards)

} Wireless in applicazioni 
industriali 
(Wireless for industrial 
application)

} Elaborazione embedded 
ad alte prestazioni 
(High performance 
embedded computing)

} Standard per schede di piccolo
formato - aggiornamenti 
(Small form facto Boards 
standard - update)

} Architetture degli SBC & COM:
pro e contro 
(SBC vs. COM: pros and cons)

} Elettronica medicale 
(Medical electronics)

} Sistemi/schede DSP
(DSP boards/systems)

} Programmazione parallela
(Parallel programming schemes)

} Schede basate su FPGA
(FPGA-based boards)

} Sicurezza nelle applicazioni embedded 
(Security in embedded applications)

} Memorie industriali 
(Memory for industrial applications)

} Sistemi di sviluppo per DSP 
(DSP development tools)

} Sistemi operativi open-source 
(Opern source operating systems)

} Domotica 
(Domotics)

} Reti di sensori wireless 
(Wireless sensor networks)

} Standard per schede di piccolo 
formato - aggiornamenti
(Small form factor boards - update)

} Difesa/aerospazio 
(Aerospace/Defense)

} Riutilizzo del software 
(Software reuse)

} Schede per controllo industriale
(Boards for industrial control)

} Bus seriali 
(Serial buses)

} Progettazione grafica
(Graphical design)

} DSP/FPGA ed elaborazione 
riconfigurabile 
(DSPs, FPGAs, Programmable boards)

} Gestione termica 
(Thermal management)

} Standard per schede -  aggiornamenti
(Boards standard - update)

} Sensori per applicazioni industriali
(Sensors for industrial applications)

} Tool EDA nella progettazione embedded
(EDA tools in the embedded design)
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Controllo di processo/Process control 16,2%
Militare, aereospaziale, trasporti
Transports, aerospace, military 4,2%
Telecom, Datacom, networking 
Telecom, Datacom, networking 11,2%
Elaborazione dati / Data processing 4,2%
R&S / R&D 3,8%

Automotive / Automotive 6,5%
Automazione industriale 
Industrial automation 21,1%
Consumer, Internet/Consumer, Internet8,9%
Test & Measurement
Test & Measurement 7,4%
Domotica / Domotic 5,9%
Altro / Other 6,7%
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ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
ELECTRONICS AND AUTOMATION

Rivista ufficiale di
Official Magazine of

Direttori tecnici e tecnici
Technical directors and technicians 14,2%
Consulenti Consultants 8,7%
Ufficio acquisti Purchase 6,3%
Direttori marketing e commerciali 
Sales and marketing managers 6,1%
Titolari, direttori generali 
Top management 12,5%

IT manager / IT manager 8,2%
Tecnici R&S R&S technicians 8,9%
Tecnici di produzione 
Production and process engineers 10,4%
Progettisti 
Project engineers 17,1%
Altre funzioni
Other 7,6%
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